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是德科技推出新型
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机箱%帮助工程师高效满足
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应用要求
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机箱包含高中低
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种档次!可以灵活适应各种研发和制造应用
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宣布推出
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种具有不同规格和性能的新型
?d2-

机箱#这些

新型机箱包括
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%是德科技业内领先的
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插槽第
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设计用于高性能"台式和研发应用+
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插槽第
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代

机箱!具有改进的电源和有利于系统集成的新特性#

是德科技第
:

代
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插槽机箱针对模块散热和

高性能而优化!可提供业界领先的声功率级与出色的插槽散

热性能!满足高性能
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模块的要求#这款
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插槽机箱为

小通道数的研发应用提供了出色的平台!而此前介绍的第
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插槽机箱支持测试多通道"高性能制造应用!
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高性能系统

模块和
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主机适配器结合使用时!两种第
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机箱均

实现了与外部
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连接高达
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的系统带宽***这是业
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插槽机箱提供的高性能特性
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链路和
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$双链路%系统插槽
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%超静音"大容量散热系统
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%通过两个前面板
P#,

触发端口可访问
?d2

触发$
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%对于大型系统配置!可实现一键控制多机箱电源排序
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%高功率容量支持高性能
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模块
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插槽机箱是小型"低成本应用的最佳选

择!例如低通道数的
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系统#
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可提供(
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%一个综合系统模块!具有一个
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插槽机箱是一个经济高效的平

台!用于构建不需要第
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代性能的大型系统#
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%新电源为下一代
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模块提供更大功率

是德科技公司市场总监
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表示2我们致力于

通过提供广泛的
?d2

基础设施!覆盖从基础型到行业领先的

高数据带宽各种选择!灵活满足工程师的需求#这款较小体

积的机箱现在提供了新的选择!包括高带宽"第
:

代通信背

板"基本性能和更低成本#3

是德科技快速的维修周转时间"业界领先的校准"内核

交换策略以及标准的
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年保修!可最大限度延长系统的正常

运行时间!降低总体拥有成本#
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机箱和控制器的更多信息!请访问
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